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ビジネスチャンス 

 

近年続く不況の中、大企業から中小企業、個人事業主まで多くのビジネスパーソンが、

新市場への参入や新事業創出、異業種との連携、取引相手の発掘など新たなビジネスを生

み出だすための模索を続けています。時代と共に、ターゲットとなる市場は様々に変化し

ています。エネルギーや情報通信、医療など、技術革新が進む分野があれば、農業などの

ように構造に変化が見られる産業もあります。また、環境問題や高齢化という社会的課題

も新たな需要を生み出すでしょう。いずれもビジネスチャンスの可能性がある将来の注目

市場と言えます。 

 

ビジネスチャンス発見の手がかりは情報です。その第一歩は、注目市場の現状を俯瞰す

ることです。俯瞰することによって大きな現われをつかみ、ビジネスチャンスを手にする

ことができます。さらに、個別の細かい情報にもビジネスチャンスの可能性は秘められて

います。注目市場において、今、どんな業種が関わっているか、どんな企業が参入してい

るか、どんな技術があるか、大きな取り組みだけでなく小さな取り組みまでも見渡してみ

ることが、ビジネスチャンス発見の近道となるはずです。 

 

 

 

  

ビジネス
チャンス 

新市場 

参入 

新事業 

創出 

異業種 

連携 
起業 

新規 

取引相手 
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本書の使い方 

本書はウエアラブル機器に取り組む全企業（業種ページ）、業種別全企業特許情報、全企業

索引で構成されています。それらを基に、本書の使い方をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業種の動きをみたい 

同業他社の動きをみたい 

新しい取引先を 

見つけたい 

自社技術を売り込みたい 

共同研究の相手を 

知りたい 

（産学官連携） 

①巻末の全企業索引で自社技術を売

り込みたい企業の掲載ページを調

べます。 

②業種別全企業特許情報ページを開

き出願特許のウエアラブル機器と

要約から企業の取り組みや課題を

探ります。 

③自社技術との関連性を比較し、連

携・売り込みの機会を見出します。 

①企業名索引で注目する同業他社の

全企業特許情報のページを調べま

す。 

②同業他社の取り組み（出願）が 

わかります。 

①全企業索引で、注目企業の特許抄録のペ

ージを調べます。 

②全企業特許情報のページで、注目企業の

出願内容や共同出願人などをみます。 

③連携の可能性を探ります。 

①業種ページや、または全企業索引で

注目企業を探します。 

②全企業特許情報でその企業が関心を

持っている技術をみます。 

③自社技術との接点から連携の可能性

が見えてきます。 

①業種ページで業種の企業をみてみます。 

②業種別全企業特許情報で企業が取り組ん

でいる技術をみます。 

③注目業種の動きがわかります。 

①業種ページで異業種の企業を選びます。 

②その企業の取り組みを、全企業特許情報で

調べます。 

③連携の可能性を探ります。 

開発テーマを探したい 

①業種ページや全企業索引で注目企業を探

します。 

②それらの企業の取り組みを全企業特許情

報でみて、自社技術と対比し自社が開発す

べきテーマを探ります。 

 

異業種と組みたい 

ウエアラブル機器に 

取り組む全企業 

（業種ページ） 

 

全企業索引 

業種別 

全企業特許情報 
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Ⅰ 特許データからみるウエアラブル機器 

 

特許データからみたウエアラブル機器の流れ 

 

2000 年以降に日本国内で出願公開された特許情報の全体件数と、ウエアラブル機器に関

する公開特許件数について、下図に年次推移を示しました。 

わが国の全体的な経済は 2000年ごろから下降線をたどっています。このため、特許出願

件数も年々、減少傾向にあります。特に、2005 年頃から経済停滞と出願の質重視の傾向に

より顕著に出願件数が減少しています。ウエアラブル機器はこのような全体の動きと逆に

2014 年から出願件数が急増しています。ウェアラブルデバイスとは、腕や頭部等の身体に

装着して利用する ICT端末の総称です。ウェアラブルデバイスの市場規模は、2015年に国

内で約 209万台、世界で約 7,100万台ですが、2020年までに国内で約 1,160万台、世界で

約 3 億 2,300 万台まで増加すると予測されており、多様な形状のデバイスで普及が加速す

るとされています。これらのことから、今後も注目度の高い研究開発分野であると言える

でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特許公開制度では特許出願から公開までに約 1年半を要します。このため 2017 年以降の特許情報について  

は未発行のものが多く出願件数が不正確なため表示しておりません。
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ウエアラブル機器に取り組む業種（2016.1～2017.12発行国内公開特許情報より） 

 

特許情報から注目市場を調べると、代表的企業のみならずその市場に関わる全企業の技

術情報を知ることができます。さらに、事業内容を表す業種に全企業を分類することによ

り、同業他社情報や異業種情報への距離がぐんと縮まり、産業のすそ野の拡がりもあぶり

出されます。 

なお、本書で使用する業種は、証券資料や官庁の業種・分類などを参考にしています。 

 

【上位 10 業種】 

 

 

【上図以外の業種】 

ゴム製品 金属製造業 石油・石炭製品 ガラス・土石製品 非鉄金属 

医薬品 食料品 電力・ガス 倉庫・運輸関連業 小売業 

不動産業 鉄鋼 空運業 銀行業 パルプ・紙 

保険業 大学・研究機関・官公庁 その他業種 海外  

 

ウエアラブル機器の特許データを抽出するにあたっては、ウエアラブルなどのキーワー

ドを組合せ、ウエアラブル機器に取り組む全企業のデータとしました。 

 

情報・
通信業 

電気 
機器 

化学 

精密 

機器 

サービ
ス業 

機械 
その他
製造業 

建設業 

輸送用
機器 

商業 

繊維 

製品 

84 社 

ウエアラ 

ブル機器 
13 社 

13 社 

7 社 82 社 

34 社 

22 社 

14 社 

28 社 

17 社 

7 社 
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ウエアラブル機器に関わる全企業一覧 

ウエアラブル機器に関わる特許出願（日本国内向け）を行なっている全企業は 832社です。 

 

・国内企業（400 社） 

業種別、出願件数の多い順に掲載しています。 

業種 企業名 

情報・通信業（84社） 

(株)ＮＴＴドコモ，日本電信電話(株)，ヤフー(株)，ＬＩＮＥ(株)，ＫＤＤＩ(株)，(株)バンダ
イナムコエンターテインメント，(株)スクウェア・エニックス，(株)オプティム，(株)コロプラ，
(株)ゼンリンデータコム，(株)野村総合研究所，ソフトバンク(株)，日本放送協会，(株)バンダ
イナムコスタジオ，(株)ＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ，ウエストユニティス(株)，東芝
情報システム(株)，(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス，技術経営ソリューション
(株)，ＮＥＣプラットフォームズ(株)，グリー(株)，(株)エヌ・ティ・ティ・データ，(株)ヴェ
ルト，スマートインサイト(株)，(株)国際電気通信基礎技術研究所，(株)日立システムズ，ツー
エス・テクノロジーズ(株)，デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)，スマートメデ
ィカル(株)，(株)ロイヤリティマーケティング，(株)ラディックス，(株)電通国際情報サービス，
(株)日立ソリューションズ，(株)建設システム，(株)クレスコ，(株)オーク，(株)エルブズ，(株)
エヌ・トライブ，(株)アクアティカ，(株)コーエーテクモゲームス，(株)ログビー，ニッセイ情
報テクノロジー(株)，日本ユニシス(株)，(株)夏目綜合研究所，新日鉄住金ソリューションズ
(株)，(株)フォトシンス，スカパーＪＳＡＴ(株)，アイテック(株)，エコナビスタ(株)，エヌ・
ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)，ライフロボ(株)，デジタルアーツ(株)，(株)ウィリル
モバイル，(株)ワンブリッジ，(株)インフォキューブＬＡＦＬＡ，ＮＥＣソリューションイノベ
ータ(株)，(株)トーセ，(株)ｃｒｏｃｏ，(株)翠松堂ＢＴＬ，(株)４ＣＯＬＯＲＳ，(株)Ｍｅｄ
ｉＰｌｕｓ，(株)Ｍｅｄｉｐｌａｔ，(株)ＴｏｋｙｏＲＰＧＦａｃｔｏｒｙ，(株)インテック，
(株)菱友システムズ，住電通信エンジニアリング(株)，西日本電信電話(株)，ＥｍｏｔｉｏｎＩ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ(株)，ＭｏｎｅｙＳｍａｒｔ(株)，フィールズ(株)，京セラコミュニケ
ーションシステム(株)，ＳＯＩＮＮホールディングス合同会社，(株)ｔｈｅｅｍｏｍｅｎｔ，(株)
ノーザンシステムサービス，(株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ，(株)ジオクリエイツ，
(株)セガゲームス，(株)ワンダーフューチャーコーポレーション，(株)フォーラムエイト，(株)
ナビタイムジャパン，(株)ノーニューフォークスタジオ，(株)パナソニックシステムネットワー
クス開発研究所，(株)ジェイマックシステム，ＮＥＣビッグローブ(株) 

電気機器（82社） 

ソニー(株)，セイコーエプソン(株)，(株)半導体エネルギー研究所，富士通(株)，パナソニック
ＩＰマネジメント(株)，京セラ(株)，(株)東芝，(株)村田製作所，日本電気(株)，ソニーセミコ
ンダクタソリューションズ(株)，シャープ(株)，コニカミノルタ(株)，(株)ジャパンディスプレ
イ，オムロン(株)，三菱電機(株)，カシオ計算機(株)，日本電産サンキョー(株)，(株)日立製作
所，(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント，エスアイアイ・セミコンダクタ(株)，
パナソニック(株)，オムロンヘルスケア(株)，アルプス電気(株)，日本メクトロン(株)，東芝テ
ック(株)，マクセル(株)，日本光電工業(株)，富士通テン(株)，(株)ＪＶＣケンウッド，ＴＤＫ
(株)，東芝ソリューション(株)，(株)小糸製作所，ルネサスエレクトロニクス(株)，ミツミ電機
(株)，東芝メディカルシステムズ(株)，日本航空電子工業(株)，パイオニア(株)，日立マクセル
(株)，(株)ＰＦＵ，ＨＡＣＫＪＡＰＡＮホールディングス(株)，沖電気工業(株)，大日本スクリ
ーン製造(株)，住友電装(株)，(株)オートネットワーク技術研究所，能美防災(株)，ファミリー
イナダ(株)，(株)日立ハイテクノロジーズ，アルパイン(株)，富士電機(株)，ニッカン工業(株)，
クラリオン(株)，東芝インフラシステムズ(株)，(株)日立プラントコンストラクション，(株)メ
ガチップス，日本圧着端子製造(株)，新光電気工業(株)，キヤノン電子(株)，シナノケンシ(株)，
ウシオ電機(株)，エス・オー・シー(株)，ミユキエレックス(株)，ブラザー工業(株)，ヘルスセ
ンシング(株)，シチズン電子(株)，(株)明電舎，東芝三菱電機産業システム(株)，富士通エレク
トロニクス(株)，(株)オルタステクノロジー，(株)アドバンテスト，(株)ナカヨ，(株)タムラ製
作所，矢崎総業(株)，北川工業(株)，ローム(株)，太陽誘電(株)，合同会社ＳＰＣｈａｎｇｅ，
ＳＥＭＩＴＥＣ(株)，太洋工業(株)，太洋電機産業(株)，フォトンリサーチ(株)，富士通フロン
テック(株)，ファナック(株) 

化学（34社） 

日本合成化学工業(株)，富士フイルム(株)，三井化学(株)，日立化成(株)，ＪＳＲ(株)，信越化
学工業(株)，住友電工プリントサーキット(株)，太陽インキ製造(株)，ジャパンモード(株)，積
水化学工業(株)，三洋化成工業(株)，(株)タイカ，日産化学工業(株)，東洋インキＳＣホールデ
ィングス(株)，住友電工ファインポリマー(株)，(株)三菱ケミカルホールディングス，三菱瓦斯
化学(株)，三菱樹脂(株)，三菱レイヨン(株)，アトナープ(株)，セントラル硝子(株)，セメダイ
ン(株)，戸田工業(株)，住友精化(株)，(株)坪田ラボ，(株)資生堂，日華化学(株)，旭化成(株)，
東ソー(株)，住友ベークライト(株)，モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン
合同会社，三井化学東セロ(株)，尾池工業(株)，デンカ(株) 

精密機器（28社） 

(株)リコー，富士ゼロックス(株)，キヤノン(株)，京セラドキュメントソリューションズ(株)，
オリンパス(株)，(株)ニコン，日本電産コパル(株)，ソニー・オリンパスメディカルソリューシ
ョンズ(株)，東芝デバイス＆ストレージ(株)，(株)トプコン，ＨＯＹＡ(株)，セイコーインスツ
ル(株)，(株)ボストンクラブ，東芝メモリ(株)，カラーリンク・ジャパン(株)，(株)ディーシー
ティ，(株)Ｉ・Ｐソリューションズ，(株)デンソーウェーブ，(株)島津製作所，(株)イトー医科
器械，安西メディカル(株)，(株)湯山製作所，ＰＳＴ(株)，シチズンホールディングス(株)，ア
ダマンド(株)，オオクマ電子(株)，オオクマ・ソリューション関西(株)，東レ・メディカル(株) 

サービス業（22社） 
(株)ディー・エヌ・エー，(株)ＦｉＮＣ，(株)リクルートホールディングス，楽天(株)，(株)ア
ースビート，(株)テクテック，(株)ＴＢＷＡＨＡＫＵＨＯＤＯ，(株)大和総研，インフィック(株)，
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業種 企業名 

(株)ジーニー，サーチウェア(株)，(株)ミクシィ，(株)プレステージインターナショナル，(株)
博報堂アイ・スタジオ，(株)Ｃａｓａ，(株)エヌ・ティ・ティ・アド，(株)ライフビジネスウェ
ザー，メドケア(株)，(株)ＣａｍｐｕｓｆｏｒＨ，(株)豊田総合研究所，(株)ぐるなび，フェリ
カネットワークス(株) 

機械（17社） 

日東電工(株)，(株)ジェイテクト，尼寺空圧工業(株)，三菱重工サーマルシステムズ(株)，(株)
分光応用技術研究所，(株)椿本チエイン，(株)日立ビルシステム，(株)太陽機械製作所，(株)フ
ューエンス，(株)アイ・メデックス，村田機械(株)，住友重機械工業(株)，住友建機(株)，住友
電工産業電線(株)，(株)ＬＩＦＥ，サトーホールディングス(株)，ＴＯＷＡ(株) 

その他製造業（14社） 

大日本印刷(株)，ヤマハ(株)，凸版印刷(株)，デクセリアルズ(株)，任天堂(株)，ポリマテック・
ジャパン(株)，共同印刷(株)，パラマウントベッド(株)，ダンロップスポーツ(株)，(株)イデア
ルスター，(株)アーティエンス・ラボ，(株)イトーキ，インテリジェントウェア(株)，オカムラ
印刷(株) 

建設業（13社） 
大和ハウス工業(株)，東レエンジニアリング(株)，オリエンタル白石(株)，大成建設(株)，(株)
ＧＰＲＯ，清水建設(株)，芙蓉ディベロップメント(株)，東急建設(株)，(有)一級建築士事務所
ターボ設計，(株)フジタ，(株)大林組，(株)東洋計測リサーチ，フューコム(株) 

輸送用機器（13社） 
(株)デンソー，ニチユ三菱フォークリフト(株)，トヨタ自動車(株)，本田技研工業(株)，いすゞ
自動車(株)，(株)日本自動車部品総合研究所，(株)東海理化電機製作所，三菱重工業(株)，(株)
プロドローン，(株)シマノ，(株)カーメイト，オークラ輸送機(株)，日産自動車(株) 

商業（7社） 
ソニーモバイルコミュニケーションズ(株)，パナック(株)，東日本メディコム(株)，(株)大真空，
キヤノンマーケティングジャパン(株)，ナスクインターナショナル(株)，(株)豊通エレクトロニ
クス 

繊維製品（7社） 東洋紡(株)，東レ(株)，帝人(株)，グンゼ(株)，阪上織布(株)，茶久染色(株)，ＫＢセーレン(株) 

ゴム製品（4社） ニッタ(株)，住友理工(株)，クレハエラストマー(株)，早川ゴム(株) 

金属製造業（4社） トクセン工業(株)，美和ロック(株)，(株)ニットー，文化シヤッター(株) 

石油・石炭製品（3社） ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)，出光興産(株)，スターライト工業(株) 

ガラス・土石製品（3
社） 

旭硝子(株)，日本特殊陶業(株)，(株)五鈴精工硝子 

非鉄金属（3社） 住友電気工業(株)，古河電気工業(株)，東芝マテリアル(株) 

医薬品（3社） (株)テレメディカ，(株)生命科学インスティテュート，メディア(株) 

食料品（3社） ドリコス(株)，(株)ぷらんつ，クラシエフーズ(株) 

電力・ガス（3社） (株)音力発電，(株)Ａースタイル，スフェラーパワー(株) 

倉庫・運輸関連業 
（2社） 

日通システム(株)，(株)日立物流 

小売業（2社） (株)ジェイアイエヌ，(株)ナチュラレーザ・ワン 

不動産業（1社） 芙蓉開発(株) 

鉄鋼（1社） 日鐵住金建材(株) 

空運業（1社） (株)パスコ 

銀行業（1社） (株)みずほ銀行 

パルプ・紙（1社） 王子ホールディングス(株) 

保険業（1社） 日本生命保険相互会社 

大学・研究機関・ 
官公庁（38社） 

独立行政法人産業技術総合研究所，大阪大学，関西大学，独立行政法人科学技術振興機構，国立
研究開発法人情報通信研究機構，(株)東京大学ＴＬＯ，東北大学，(株)日本総合研究所，関東学
院，慶應義塾，立命館，早稲田大学，岩手県立大学，信州大学，東京工業大学，国立研究開発法
人理化学研究所，奈良先端科学技術大学院大学，東京医科歯科大学，京都大学，北海道大学，会
津大学，芝浦工業大学，近畿大学，北里研究所，中央大学，筑波大学，電気通信大学，島根大学，
山陽小野田市立山口東京理科大学，公益財団法人九州先端科学技術研究所，横浜国立大学，地方
独立行政法人東京都立産業技術研究センター，群馬大学，神戸大学，大阪医科大学，豊橋技術科
学大学，九州大学，一般財団法人生産技術研究奨励会 

その他業種（5社） (株)Ｚｅｎｉｃｋ，(株)Ｅ３，(株)フォトクリエイト，(株)ラパンクリエイト，ナノサミット(株) 

 

・海外企業（432 社） 

地域別、国別、企業名順に掲載しています。なお企業名は日本語表記、アルファベット

表記ともに特許情報上の表記に基づいています。 

国 企業名（アルファベット表記） （日本語表記） 

アメリカ 
（213社） 

15 SECONDS OF FAME, INC.................１５セカンズオブフェイム，インコーポレイテッド 

3AXISDATA, LLC..........................３アクシスデータ，エルエルシー 

3M......................................スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー 
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国 企業名（アルファベット表記） （日本語表記） 

A.T AND INTELLECTUAL PROPERTY EYE L.P...エイ・ティ・アンド・ティインテレクチュアルプロパテ
ィアイ，エル．ピー． 

ABBOTT DIABETES CARE....................アボットダイアベティスケアインコーポレイテッド 

AC & C..................................エーシーアンドシー，エルエルシー 

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.............アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレ
イテッド 

ALIVECOR, INC...........................アライヴコアインコーポレイテッド 

ALLEN MEDICAL SYSTEMS, INC..............アレンメディカルシステムズインコーポレイテッド 

AMAZON..................................アマゾン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 

AMAZON..................................アマゾンテクノロジーズインコーポレイテッド 

AMORPHYX, INC...........................アモルフィックス・インコーポレイテッド 

AMPHENOL THERMOMETRICS, INC.............アンフェノールサーモメトリックスインコーポレイテッ
ド 

APPLE...................................アップルインコーポレイテッド 

APPLIED MATERIALS.......................アプライドマテリアルズインコーポレイテッド 

AUM CARDIOVASCULAR, INC.................エーユーエムカーディオバスキュラー，インコーポレイ

ティド 

AVENT, INC..............................アヴェントインコーポレイテッド 

AVON PRODUCTS...........................エイボンプロダクツインコーポレーテッド 

BARDY DIAGNOSTICS, INC..................バーディディアグノスティクスインコーポレイテッド 

BOSE CORPORATION........................ボーズ・コーポレーション 

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED................ボストンサイエンティフィックサイムド，インコーポレ
イテッド 

BRUNSWICK CORPORATION...................ブランスウィックコーポレイション 

CABOT CO................................キャボットコーポレイション 

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY......カリフォルニアインスティチュートオブテクノロジー 

CAPSO VISION............................キャプソ・ヴィジョン・インコーポレーテッド 

CARDIAC PACEMAKERS......................カーディアックペースメイカーズ，インコーポレイテッ

ド 

CARDIOTHRIVE, INC.......................カーディオスライヴインコーポレイテッド 

CARILION CLINIC.........................カリリオン・クリニック 

CASSIA NETWORKS INC.....................カッシアネットワークスインコーポレイティド 

CAVENDISH KINETICS, INC.................キャベンディッシュ・キネティックス・インコーポレイ
テッド 

CHEFSTEPS, INC..........................シェフステップス，インク 

CITRIX SYSTEMS..........................サイトリックスシステムズ，インコーポレイテッド 

CLEAN LITHIUM CORPORATION...............クリーンリチウムコーポレーション 

CLEARINK DISPLAYS, INC.; MERCK PATENT GMBH クリアインクディスプレイズ，インコーポレイテッ
ド 

CLION INC...............................クリオン、インコーポレイテッド 

CLOUDWEAR, INC..........................アヴェロンユーエス、インコーポレイテッド 

COCA COLA...............................ザコカ・コーラカンパニー 

CONVIDA WIRELESS........................コンヴィーダワイヤレス，エルエルシー 

CORNING.................................コーニングインコーポレイテッド 

COSMETIC TECHNOLOGIES, LLC..............コスメティックテクノロジーズエルエルシー 

COVIDIEN................................コヴィディエンリミテッドパートナーシップ 

CRYPTOMOVE, INC.........................クリプトムーヴ，インコーポレイテッド 

CUE INC.................................キューインコーポレイテッド 

DEAKO, INC..............................ディーコ，インコーポレーテッド 

DECISION SCIENCES MEDICAL COMPANY, LLC..ディスィジョンサイエンシズメディカルカンパニー，エ

ルエルシー 
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ウエアラブル機器に取り組む全企業 出願件数ランキング 

ウエアラブル機器に関わる特許出願を行なっている日本国内の企業について、出願件数ラ

ンキング順に掲載しています。 

 

順 企業名 業種 件数 

1 ソニー株式会社 電気機器 264 

2 セイコーエプソン株式会社 電気機器 114 

3 株式会社半導体エネルギー研究所 電気機器 85 

4 富士通株式会社 電気機器 73 

5 株式会社リコー 精密機器 70 

6 パナソニックＩＰマネジメント株

式会社 

電気機器 68 

7 富士ゼロックス株式会社 精密機器 57 

8 京セラ株式会社 電気機器 55 

9 株式会社東芝 電気機器 48 

 株式会社村田製作所 電気機器 48 

11 日本電気株式会社 電気機器 43 

12 株式会社ＮＴＴドコモ 情報・通信業 41 

13 日本電信電話株式会社 情報・通信業 38 

14 日本合成化学工業株式会社 化学 37 

15 ヤフー株式会社 情報・通信業 33 

16 シャープ株式会社 電気機器 29 

 ソニーセミコンダクタソリューシ

ョンズ株式会社 

電気機器 29 

 ＬＩＮＥ株式会社 情報・通信業 29 

19 コニカミノルタ株式会社 電気機器 28 

 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業 28 

21 日東電工株式会社 機械 27 

22 キヤノン株式会社 精密機器 23 

23 富士フイルム株式会社 化学 22 

24 株式会社デンソー 輸送用機器 20 

25 ＫＤＤＩ株式会社 情報・通信業 18 

 株式会社バンダイナムコエンター

テインメント 

情報・通信業 18 

 ニチユ三菱フォークリフト株式会

社 

輸送用機器 18 

28 京セラドキュメントソリューショ

ンズ株式会社 

精密機器 17 

29 株式会社スクウェア・エニックス 情報・通信業 15 

30 株式会社オプティム 情報・通信業 14 

 株式会社ＦｉＮＣ サービス業 14 

32 東洋紡株式会社 繊維製品 13 

 株式会社ジャパンディスプレイ 電気機器 13 

34 オムロン株式会社 電気機器 12 

 三井化学株式会社 化学 12 

 三菱電機株式会社 電気機器 12 

 大日本印刷株式会社 その他製造

業 

12 

38 オリンパス株式会社 精密機器 11 

 株式会社ニコン 精密機器 11 

 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 石油・石炭製

品 

11 

 カシオ計算機株式会社 電気機器 11 

42 東レ株式会社 繊維製品 10 

 株式会社リクルートホールディン

グス 

サービス業 10 

 ソニーモバイルコミュニケーショ

ンズ株式会社 

商業 10 

45 日本電産コパル株式会社 精密機器 9 

 日立化成株式会社 化学 9 

順 企業名 業種 件数 

 日本電産サンキョー株式会社 電気機器 9 

 株式会社日立製作所 電気機器 9 

 株式会社ソニー・インタラクティブ

エンタテインメント 

電気機器 9 

 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 9 

 株式会社コロプラ 情報・通信業 9 

52 エスアイアイ・セミコンダクタ株式

会社 

電気機器 8 

 出光興産株式会社 石油・石炭製

品 

8 

 株式会社ゼンリンデータコム 情報・通信業 8 

55 旭硝子株式会社 ガラス・土石

製品 

7 

 独立行政法人産業技術総合研究所 大学・研究機

関・官公庁 

7 

 パナソニック株式会社 電気機器 7 

 ヤマハ株式会社 その他製造

業 

7 

59 本田技研工業株式会社 輸送用機器 6 

 アルプス電気株式会社 電気機器 6 

 オムロンヘルスケア株式会社 電気機器 6 

 ＪＳＲ株式会社 化学 6 

 信越化学工業株式会社 化学 6 

 国立大学法人大阪大学 大学・研究機

関・官公庁 

6 

 帝人株式会社 繊維製品 6 

66 ソニー・オリンパスメディカルソリ

ューションズ株式会社 

精密機器 5 

 学校法人関西大学 大学・研究機

関・官公庁 

5 

 住友電工プリントサーキット株式

会社 

化学 5 

 東芝デバイス＆ストレージ株式会

社 

精密機器 5 

 太陽インキ製造株式会社 化学 5 

 ソフトバンク株式会社 情報・通信業 5 

 株式会社野村総合研究所 情報・通信業 5 

73 日本メクトロン株式会社 電気機器 4 

 日本放送協会 情報・通信業 4 

 東芝テック株式会社 電気機器 4 

 スターライト工業株式会社 石油・石炭製

品 

4 

 ジャパンモード株式会社 化学 4 

 いすゞ自動車株式会社 輸送用機器 4 

 住友電気工業株式会社 非鉄金属 4 

 凸版印刷株式会社 その他製造

業 

4 

 デクセリアルズ株式会社 その他製造

業 

4 

 楽天株式会社 サービス業 4 

 古河電気工業株式会社 非鉄金属 4 

 大和ハウス工業株式会社 建設業 4 

 株式会社バンダイナムコスタジオ 情報・通信業 4 

 独立行政法人科学技術振興機構 大学・研究機

関・官公庁 

4 
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ウエアラブル機器に取り組む発明者 出願件数トップ 100  

ウエアラブル機器に関わる特許出願を行なっている日本国内の発明者について、出願件数

ランキングトップ 100 を掲載しています。なお、発明者氏名と所属先は公開時点の特許情

報の記載に基づいており、氏名の表記ゆれや出願後の所属先変更などは考慮していません。

また、所属先と出願人企業が異なる場合は※の後に出願人企業名を併記いたしました。 

 

順 氏名 所属先 業種 件数 

1 早川 誠一郎 日本合成化学工業

(株) 

化学 36 

2 甲斐 絢介 ニチユ三菱フォーク

リフト(株) 

輸送用機器 18 

3 菅谷 俊二 (株)オプティム 情報・通信業 14 

 溝口 勇児 (株)ＦｉＮＣ サービス業 14 

 恩田 明生 (株)バンダイナムコ

エンターテインメン

ト 

情報・通信業 14 

6 足立 朋子 (株)東芝 電気機器 13 

7 高橋 秀明 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 12 

8 松尾 彰 ＪＸＴＧエネルギー

(株) 

石油・石炭製

品 

11 

 齋藤 信弥 京セラ(株) 電気機器 11 

 松尾 綾子 (株)東芝 電気機器 11 

 益池 功 京セラ(株) 電気機器 11 

 田辺 茂輝 京セラ(株) 電気機器 11 

 内野 徹 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 11 

 森田 英樹 京セラ(株) 電気機器 11 

 田島 亮太 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 11 

16 八牧 孝介 ＪＸＴＧエネルギー

(株) 

石油・石炭製

品 

10 

 北村 秀一 日本合成化学工業

(株) 

化学 10 

 権 義哲 東洋紡(株) 繊維製品 10 

 伊東 伸悟 京セラ(株) 電気機器 10 

20 増田 智紀 富士フイルム(株) 化学 9 

 伊藤 宏充 (株)村田製作所 電気機器 9 

 若狭 哲史 京セラ(株) 電気機器 9 

 黒川 義元 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 9 

24 天野 信之 (株)村田製作所 電気機器 8 

 武田 一樹 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 8 

 松澤 純 京セラ(株) 電気機器 8 

 寺本 裕一 日本合成化学工業

(株) 

化学 8 

 藤原 幸一郎 京セラ(株) 電気機器 8 

 黒崎 克輝 京セラ(株) 電気機器 8 

 出川 智博 京セラ(株) 電気機器 8 

 小澤 晋 京セラ(株) 電気機器 8 

 野中 修 オリンパス(株) 精密機器 8 

 南澤 伸司 日本電産サンキョー

(株) 

電気機器 8 

 岡田 圭介 京セラ(株) 電気機器 8 

35 高橋 慧 ソニー(株) 電気機器 7 

 木村 淳 住友電工プリントサ

ーキット(株) 

化学 7 

 大嶋 尚一 日本電信電話(株) 情報・通信業 7 

 近藤 利彦 日本電信電話(株) 情報・通信業 7 

 森村 浩季 日本電信電話(株) 情報・通信業 7 

順 氏名 所属先 業種 件数 

 河野 明大 エスアイアイ・セミ

コンダクタ(株) 

電気機器 7 

 塚原 翼 ソニー(株) 電気機器 7 

 伊藤 剛 セイコーエプソン

(株) 

電気機器 7 

 木南 万紀 東洋紡(株) 繊維製品 7 

 松永 賢一 日本電信電話(株) 情報・通信業 7 

 山崎 舜平 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 7 

 山野 郁男 ソニー(株) 電気機器 7 

 後藤 克也 エスアイアイ・セミ

コンダクタ(株) 

電気機器 7 

 岡崎 芳紀 パナソニックＩＰマ

ネジメント(株) 

電気機器 7 

 戸谷 隆史 セイコーエプソン

(株) 

電気機器 7 

 中川 佑輔 ソニー(株) 電気機器 7 

 向井 務 パナソニックＩＰマ

ネジメント(株) 

電気機器 7 

 久保田 大介 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 7 

 高橋 圭 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 7 

 南野 充則 (株)ＦｉＮＣ サービス業 7 

 鶴見 辰吾 ソニー(株) 電気機器 7 

 石津 貴彦 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 7 

 大網 亮磨 日本電気(株) 電気機器 7 

 奥村 藤男 日本電気(株) 電気機器 7 

 須江 猛 日本電産サンキョー

(株) 

電気機器 7 

 枝澤 敏行 日本合成化学工業

(株) 

化学 7 

 河野 真一 ソニー(株) 電気機器 7 

 阪本 怜 (株)ＦｉＮＣ サービス業 7 

63 塚田 信吾 日本電信電話(株) 情報・通信業 6 

 河西 奈保子 日本電信電話(株) 情報・通信業 6 

 住友 弘二 日本電信電話(株) 情報・通信業 6 

 小出 泰紀 セイコーエプソン

(株) 

電気機器 6 

 細見 浩昭 セイコーエプソン

(株) 

電気機器 6 

 五味 秀仁 ヤフー(株) 情報・通信業 6 

 吉住 健輔 (株)半導体エネルギ

ー研究所 

電気機器 6 

 笹本 純也 ヤフー(株) 情報・通信業 6 

 横田 結 ヤフー(株) 情報・通信業 6 

 山口 博 富士ゼロックス(株) 精密機器 6 

 モンゴメリ・ 

ハート 

富士通(株) 電気機器 6 

 小泉 弘 日本電信電話(株) 情報・通信業 6 
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Ⅱ ウエアラブル機器に取り組む全企業 

 

本書ではウエアラブル機器をいわゆる業種別に分けて企業と技術の両面からデータをひ

もときました。 

 

ウエアラブル機器に取り組む全企業をみる 

 

特許出願件数は、その企業がどの程度の費用をかけて特許

出願をしているかを示しており、企業の技術力を知る指標と

して使うこともできます。ここでは注力企業を知るうえでの

便利から、出願件数の多い順に企業を並べています。 

 

 

 

 

 

 

 

ウエアラブル機器に取り組む技術をみる 

 

ここでは発明の名称を掲載しています。発明の名称からは、

取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。発明の名称

を業種でまとめてみると、業種内での技術の傾向をつかむた

めの参考情報となります。全件の掲載が難しい場合は、多く

使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭に使われ

ている語句の順に掲載しています。 

 

 

 

 

 

  

業種別 企業シェア 

業種別 企業ランキング 

業種別 発明の名称 
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業種別に詳細情報をみる 

続く全企業特許情報ページで、業種ごとに全企業の公開特許

情報（2016.1～2017.12発行分）を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載されていますので

巻末の全企業索引から企業名で逆引きして詳細情報をご覧ください。 

 

個別の出願内容については、特許庁特許電子図書館 

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htmにて公報番号から詳細を確認すること

ができます。 

なお、WOで始まる国際公開特許情報については世界知的所有権機関(WIPO)の  

PATENTSCOPE  http://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf からお調べください。 

出願人（筆頭） 

発明の名称 

要約 

発明者 

共同出願人 

公報番号 

出願日 
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情報・通信業 84社 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

情報・通信業＜全企業＞をみる        

特許情報（2016.1～2017.12発行）からみた企業数は 84社、 

出願件数は 331件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数

順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 84社

順 企業名 件数 

1 株式会社ＮＴＴドコモ 41 

2 日本電信電話株式会社 38 

3 ヤフー株式会社 33 

4 ＬＩＮＥ株式会社 29 

5 ＫＤＤＩ株式会社 18 

  株式会社バンダイナムコエンターテインメント 18 

7 株式会社スクウェア・エニックス 15 

8 株式会社オプティム 14 

9 株式会社コロプラ 9 

10 株式会社ゼンリンデータコム 8 

11 株式会社野村総合研究所 5 

  ソフトバンク株式会社 5 

13 日本放送協会 4 

  株式会社バンダイナムコスタジオ 4 

15 株式会社ＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ 3 

  ウエストユニティス株式会社 3 

  東芝情報システム株式会社 3 

  

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディ

ングス 3 

  技術経営ソリューション株式会社 3 

20 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 2 

  グリー株式会社 2 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 2 

  株式会社ヴェルト 2 

  スマートインサイト株式会社 2 

  株式会社国際電気通信基礎技術研究所 2 

  株式会社日立システムズ 2 

  ツーエス・テクノロジーズ株式会社 2 

  

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

株式会社 2 

  スマートメディカル株式会社 2 

30 株式会社ロイヤリティマーケティング 1 

  株式会社ラディックス 1 

  株式会社電通国際情報サービス 1 

  株式会社日立ソリューションズ 1 

  株式会社建設システム 1 

  株式会社クレスコ 1 

  株式会社オーク 1 

  株式会社エルブズ 1 

  株式会社エヌ・トライブ 1 

  株式会社アクアティカ 1 

  株式会社コーエーテクモゲームス 1 

  株式会社ログビー 1 

  ニッセイ情報テクノロジー株式会社 1 

  日本ユニシス株式会社 1 

  株式会社夏目綜合研究所 1 

  新日鉄住金ソリューションズ株式会社 1 

順 企業名 件数 

  株式会社フォトシンス 1 

  スカパーＪＳＡＴ株式会社 1 

  アイテック株式会社 1 

  エコナビスタ株式会社 1 

  

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式

会社 1 

  ライフロボ株式会社 1 

  デジタルアーツ株式会社 1 

  株式会社ウィリルモバイル 1 

  株式会社ワンブリッジ 1 

  株式会社インフォキューブＬＡＦＬＡ 1 

  ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 1 

  株式会社トーセ 1 

  株式会社ｃｒｏｃｏ 1 

  株式会社翠松堂ＢＴＬ 1 

  株式会社４ＣＯＬＯＲＳ 1 

  株式会社ＭｅｄｉＰｌｕｓ 1 

  株式会社Ｍｅｄｉｐｌａｔ 1 

  株式会社ＴｏｋｙｏＲＰＧＦａｃｔｏｒｙ 1 

  株式会社インテック 1 

  株式会社菱友システムズ 1 

  住電通信エンジニアリング株式会社 1 

  西日本電信電話株式会社 1 

  

ＥｍｏｔｉｏｎＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ株式

会社 1 

  ＭｏｎｅｙＳｍａｒｔ株式会社 1 

  フィールズ株式会社 1 

  京セラコミュニケーションシステム株式会社 1 

  ＳＯＩＮＮホールディングス合同会社 1 

  株式会社ｔｈｅｅｍｏｍｅｎｔ 1 

  株式会社ノーザンシステムサービス 1 

  

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラト

リ 1 

  株式会社ジオクリエイツ 1 

  株式会社セガゲームス 1 

  

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーショ

ン 1 

  株式会社フォーラムエイト 1 

  株式会社ナビタイムジャパン 1 

  株式会社ノーニューフォークスタジオ 1 

  

株式会社パナソニックシステムネットワークス

開発研究所 1 

  株式会社ジェイマックシステム 1 

  ＮＥＣビッグローブ株式会社 1 
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情報・通信業 331件 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

情報・通信業＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 

プログラム及びコンピュータシステム 

ユーザ装置及び基地局 

プログラム及びシステム 

シミュレーション制御装置及びシミュレーション制御プログラム 

情報処理装置 

ビデオゲーム処理プログラム、及びビデオゲーム処理システム 

情報処理装置及び情報処理方法 

ビデオゲーム処理プログラム及びビデオゲーム処理システム 

画像処理装置及び画像処理方法 

情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム 

表示制御方法および当該表示制御方法をコンピュータに実行させ

るためのプログラム 

通信端末、通信システム及び通信方法 

サーバシステム及びプログラム 

基地局及びユーザ装置 

ユーザ装置、基地局及び通信方法 

生成装置、生成方法、及び生成プログラム 

センサ中継装置およびセンサ中継システム 

映像コンテンツ配信システム及びコンテンツ管理サーバ 

決定装置、決定方法及び決定プログラム 

画像処理装置および画像処理方法 

端数資金振替蓄積システム、プログラム及び方法 

表示制御方法、端末、及びプログラム 

表示制御方法及び当該表示制御方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラム 

地図表示システム、地図表示方法、及びプログラム 

ウェアラブルデバイス 

配信装置、端末装置、配信方法及び配信プログラム 

決定装置、決定方法、及び決定プログラム 

ユーザ装置 

表示制御方法、端末、情報処理装置、及びプログラム 

端末装置の制御方法、端末装置およびプログラム 

ウエアラブル電極 

抽出装置および抽出方法 

ビデオゲーム処理プログラム、ビデオゲーム処理システム及びビデ
オゲーム処理方法 

登録装置、端末装置、登録方法、登録プログラム及び登録システム 

異種データソース混在環境におけるフィールド間の関係性の自動

的発見のための方法、プログラム、および ≪続く≫ 

表示制御方法、プログラム、及び端末 

ウェアラブル端末、プログラム及び情報処理方法 

プログラム及びＡＲ体験提供装置 

推定装置、推定方法および推定プログラム 

呼吸推定方法および装置 

脈拍測定装置 

学習装置、学習方法及び学習プログラム 

算出装置、算出方法及び算出プログラム 

全天球カメラ撮像画像表示システム、全天球カメラ撮像画像表示方

法及びプログラム 

保険手続支援システム、及び保険手続支援方法 

提供装置、端末装置、提供方法、提供プログラム及び認証処理シス

テム 

ブロードキャスタを有するリモートレンダリングサーバ 

食事管理システム、食事管理方法、サーバ装置、及びプログラム 

プログラム、携帯端末、情報処理方法、及び、情報処理システム 

地図表示システム、地図表示方法、プログラム、及び経路表示装置 

プログラム、情報処理装置及び情報処理方法 

半田接合装置および半田接合方法 

プログラム、情報処理方法および情報処理装置 

システム、情報処理装置、ヘッドマウント装置、及びプログラム 

ウェアラブル機器 

生体信号モニタシステム 

プログラム及びアイウエア 

端数資金振替蓄積装置、プログラム及び方法 

ＳＮＳ連動報酬付与システム、ＳＮＳ連動報酬付与方法、およびＳ
ＮＳ連動報酬付与プログラム 

アンテナ調整装置およびアンテナ調整方法 

プログラム及びサーバシステム 

認知能力変化予測装置、方法およびプログラム 

ウェアラブル電極 

ネットワーク通信システム 

プログラム及び情報伝達装置 

無線通信装置 

ヘマトクリット値測定装置および方法 

情報提供システム、情報提供方法、プログラム 

ボビン残量検出装置および方法 

システム、情報処理装置、ヘッドマウント装置、及び方法 

マッチングシステム 

生体電気信号モニタ用衣類 

メッセージ配信ゲームシステム、メッセージ配信ゲーム方法及びプ

ログラム 

装着型端末、通知方法及びプログラム 

メッセンジャーの会話内容を管理する方法と装置、およびコンピュ
ータプログラム 

端末装置の制御プログラム、制御方法、及びゲームシステム 

メッセンジャを利用したコンテンツ提供方法 

センサ中継システムおよびセンサ中継装置 

メッセンジャを利用したコンテンツ提供方法、システム、および記
録媒体 

通信端末装置、発呼制御方法、及びプログラム 

ユーザの移動対象物を推定する装置、プログラム及び方法 

登録装置、登録方法、登録プログラムおよび要求プログラム 

ほか 

 

次ページ以降、情報・通信業全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明

者、共同出願人、公報番号、出願日です。情報・通信業に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種

のページに掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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情報・通信業
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
1 株式会社ＮＴＴドコモ 基地局、ユーザ装置、及

びＣＳＩ－ＲＳの送信方法
本発明に係る基地局（ＢＳ）からユーザ装置
（ＵＥ）へチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ
－ＲＳ）を送信する方法は、前記ＢＳにおい
て、非周期的ＣＳＩ－ＲＳ送信に使用されるＣ
≪続く≫

柿島  佑一,永田
聡,ナ  スウネイ,コ
ウ  ギョウリン,ジャ
ン　≪続く≫

ドコモ　イノヴェー
ションズ　インク

特開2018-
528734
2016/08/12

2 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置、基地局及び
通信方法

基地局とユーザ装置とを備える無線通信シ
ステムにおいて前記基地局と通信を行う
ユーザ装置であって、前記基地局から送信
される複数の第一の参照信号を受信する第
一の受信手段と　≪続く≫

岸山  祥久,武田
大樹

WO201614812
7
2016/03/15

3 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置及び基地局 基地局を有する無線通信システムにおい
て、前記基地局と通信を行うユーザ装置で
あって、前記基地局から送信される第一の
下り制御信号を受信する受信手段と、複数
のアンテナポー　≪続く≫

岸山  祥久,栗田
大輔

WO201615265
5
2016/03/15

4 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置及び基地局 ＴＤＤ方式による通信をサポートする無線通
信システムにおいて、基地局と通信を行う
ユーザ装置であって、前記基地局から通知
されるサブフレームごとの構造を示す通知
信号に基づ　≪続く≫

岸山  祥久,立石
貴一

WO201615267
6
2016/03/16

5 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置及び基地局 Ｄ２Ｄ通信をサポートする移動通信システム
において使用されるユーザ装置であって、
他のユーザ装置に送信する発見メッセージ
を取得する取得手段と、前記発見メッセー
ジを２以上　≪続く≫

安川  真平,原田
浩樹,永田  聡

WO201616323
9
2016/03/23

6 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置、移動通信シ
ステム及び通信制御方法

Ｄ２Ｄ通信をサポートする移動通信システム
において使用されるユーザ装置であって、
基地局から、複数のユーザ装置の種別ごと
に適用される所定の通信方法を含む制御
規則を取得す　≪続く≫

安川  真平,永田
聡,ゼン  ユンボ,
ジョウ  チュン,ジャ
ン 　≪続く≫

WO201616325
1
2016/03/25

7 株式会社ＮＴＴドコモ ＳＩＰ制御装置、移動通信
システム及び緊急呼制御
方法

ＩＰパケットネットワークにおける呼処理規則
を管理する管理装置と接続され、ユーザ装
置から発信された緊急呼を制御するＳＩＰ制
御装置であって、前記ユーザ装置から受信
した緊　≪続く≫

阿部  元洋,田中
威津馬,竹田  晋也

WO201616722
2
2016/04/11

8 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置及び基地局 基地局と通信を行うユーザ装置であって、
下りリンクのパイロット信号がマッピングされ
るパイロット信号領域と、下りリンクの制御信
号がマッピングされる制御信号領域と、下り
リ　≪続く≫

岸山  祥久,立石
貴一

WO201617501
5
2016/04/08

9 株式会社ＮＴＴドコモ 移動管理交換機、通信シ
ステム及び通信制御方法

ＬＴＥ又は３Ｇをサポートする通信システムに
おいてユーザ装置と通信する移動管理交
換機であって、前記ユーザ装置からセッショ
ン管理信号を受信する受信手段と、前記
セッション　≪続く≫

タコルスリー  スリサ
クル,藤島  大輔,阿
部  元洋,西村  雅
樹

WO201617837
3
2016/04/22

10 株式会社ＮＴＴドコモ 通知制御システム、サー
バ装置、通信端末装置、
プログラム及び通知制御
方法

通信端末装置２０は、ユーザの音声指示を
受け付けると（Ｓ１）、測位処理を行ってユー
ザの位置を示す位置データを生成し（Ｓ
２）、音声指示を示す音声データ、及び位置
データを　≪続く≫

栗栖  俊治,佐々木
真紀

WO201618200
8
2016/05/12

11 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置及び基地局 ＬＴＥをサポートする移動通信システムにお
いて基地局と通信するユーザ装置であっ
て、前記基地局との間で、一つ又は複数の
無線ベアラを確立するベアラ確立手段と、
前記基地局か　≪続く≫

内野  徹,高橋  秀
明,ハプサリ  ウリ
アンダルマワンティ

WO201618575
8
2016/03/01

12 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置 キャリアアグリゲーション可能なキャリアの組
み合わせを基地局に通知するユーザ装置
が開示される。本発明の一態様は、基地局
と無線信号を送受信する送受信部と、キャリ
アアグリ　≪続く≫

高橋  秀明,梅田
大將

WO201618989
3
2016/02/04

13 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置、基地局及び
通信方法

基地局とユーザ装置とを有する移動通信シ
ステムにおいて、前記基地局と通信する
ユーザ装置であって、前期基地局に送信さ
れる複数の確認応答信号を受信して記憶
する記憶手段を有　≪続く≫

高橋  秀明,内野
徹,ウリ  アンダルマ
ワンティ  ハプサリ,
花　≪続く≫

WO201619018
1
2016/05/18

14 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置、基地局及び
通信方法

無線通信システムにおいて基地局と通信す
るユーザ装置であって、下り信号の信号受
信品質と上り信号の送信に用いられる無線
リソースとが対応づけられたリソース割当情
報を取得す　≪続く≫

ベンジャブール  ア
ナス,岸山  祥久

WO201620829
6
2016/05/17

15 株式会社ＮＴＴドコモ ＳＩＰ制御装置、移動通信
システム及び通信制御方
法

ＩＰネットワークにおける呼処理ポリシーを管
理する管理装置と接続され、ユーザ装置か
ら発信された音声呼を制御するＳＩＰ制御装
置であって、前記ユーザ装置から呼接続要
求を受　≪続く≫

阿部  元洋,大橋
亜希,金子  真菜

WO201700669
6
2016/06/09

16 株式会社ＮＴＴドコモ 通信端末装置、及びプロ
グラム

携帯型の通信端末装置１０は、通話のため
の通信を行う機能を有する。また、通信端末
装置１０は、自通信端末装置に物体（ユー
ザの頭部）が近接したことを検知する近接セ
ンサと、　≪続く≫

川村  哲,荒井  宣
人,山内  庸代,山
▲崎▼  俊作

WO201712648
5
2017/01/17

17 株式会社ＮＴＴドコモ 情報処理装置 タッチパネル以外の特別なセンサを用いる
ことなくタッチパネルの利用状態を判別する
こと。

木村  真治,大畑
真生,滝本  真

特開2017-
142656
2016/02/10

18 株式会社ＮＴＴドコモ 情報処理システム及び移
動通信端末

移動通信端末と無線通信機との接続にお
いて、ユーザの利便性を高めるとともに、セ
キュリティレベルを向上させること。

小林  健介,中山
賢二,山本  玲

特開2017-
143384
2016/02/09

19 株式会社ＮＴＴドコモ 端末装置及びプログラム ユーザの気付かぬうちに、端末装置の温度
がやけどを発症し得る温度に上昇してしまう
のを防ぐための技術を提供する。

望月  健充,岡  有
亮,小川  龍馬,三
浦  毅,小川  真資

特開2017-
152836
2016/02/23

20 株式会社ＮＴＴドコモ ユーザ装置 キャリアアグリゲーション可能なキャリアの組
み合わせを基地局に通知するユーザ装置
が開示される。

高橋  秀明,梅田
大將

特開2017-
152911
2016/02/24

21 株式会社ＮＴＴドコモ サーバ装置及び情報処理
システム

提供したクーポンに相応の価値に加えて
クーポンの提供者が享受することができる
価値を、より質の高いものとする。

前嶋  懇辰,大野
陽平

特開2017-
174086
2016/03/23
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大学・研究機関・官公庁 38社 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

大学・研究機関・官公庁＜全企業＞をみる        

特許情報（2016.1～2017.12発行）からみた企業数は 38社、 

出願件数は 76 件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数

順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 38社

順 企業名 件数 

1 独立行政法人産業技術総合研究所 7 

2 国立大学法人大阪大学 6 

3 学校法人関西大学 5 

4 独立行政法人科学技術振興機構 4 

  国立研究開発法人情報通信研究機構 4 

6 株式会社東京大学ＴＬＯ 3 

  国立大学法人東北大学 3 

  株式会社日本総合研究所 3 

  学校法人関東学院 3 

  学校法人慶應義塾 3 

11 学校法人立命館 2 

  学校法人早稲田大学 2 

  公立大学法人岩手県立大学 2 

  国立大学法人信州大学 2 

  国立大学法人東京工業大学 2 

  国立研究開発法人理化学研究所 2 

  国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 2 

18 国立大学法人東京医科歯科大学 1 

  国立大学法人京都大学 1 

  国立大学法人北海道大学 1 

  公立大学法人会津大学 1 

  学校法人芝浦工業大学 1 

  学校法人近畿大学 1 

  学校法人北里研究所 1 

  学校法人中央大学 1 

  国立大学法人筑波大学 1 

  国立大学法人電気通信大学 1 

  国立大学法人島根大学 1 

  公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 1 

  公益財団法人九州先端科学技術研究所 1 

  国立大学法人横浜国立大学 1 

  

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センタ

ー 1 

  国立大学法人群馬大学 1 

  国立大学法人神戸大学 1 

  学校法人大阪医科大学 1 

  国立大学法人豊橋技術科学大学 1 

  国立大学法人九州大学 1 

  一般財団法人生産技術研究奨励会 1 
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大学・研究機関・官公庁 76件 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

大学・研究機関・官公庁＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。下記に発明の名称を全件掲載して

います。 

金属皮膜付シクロオレフィン糸の製造方法 

健康増進システム 

複合強化型の磁歪複合材料及びその製造方法 

動的高速高感度イメージング装置及びイメージング方法 

プラスチックナノファイバおよび光ファイバならびにプラスチッ

クナノファイバの作製方法 

携帯型超音波画像診断装置 

情報提供システム、情報提供方法、プログラム 

認証システム及び方法 

摂食検知システム、摂食検知方法及びプログラム 

カテコール含有接着性ハイドロゲル、接着性ハイドロゲル作製用組
成物、及び該接着性ハイドロゲルを応用 ≪続く≫ 

カードの利用明細情報を利用した見守りシステム、見守りサーバ及
びその方法 

カバリング糸状圧電素子 

信号処理装置、信号処理方法及び信号処理プログラム 

ゲルマニウム層の製造方法、ゲルマニウム層、ゲルマニウム層付き
基板、ゲルマニウムナノドット、ゲルマ ≪続く≫ 

ウィルスおよび細菌検出バイオセンサ用デバイス、及びバイオセン
サ 

コネクタ基板、センサーシステム及びウェアラブルなセンサーシス

テム 

発電装置および発電システム 

ドライアイ患者の睡眠障害、気分障害の改善・治療薬 

撮像装置、及び、生体情報取得装置 

バリアフィルム、バリアフィルムの製造方法、およびそのバリアフ
ィルムを用いた素子 

伸縮性導電膜の製造方法 

フィルタ係数決定装置、フィルタ係数決定方法、プログラム、およ
び再生システム 

生体情報計測装置、生体情報計測方法、生体情報表示装置及び生体
情報表示方法 

アバターを表示させるスマートフォン装置および健康管理システ
ム 

転倒予防システム、転倒予防方法、プログラム 

ヘルスチューニング支援システム 

導電性繊維 

ロボット監視制御システム 

配線フィルム、デバイス転写シート及びテキスタイル型デバイス 

ロボティックウエアを用いた同調制御による起立動作支援方法、起
立動作支援用コンピュータプログラムお ≪続く≫ 

非侵襲型生体脂質計測器及び非侵襲型生体脂質計測方法 

圧電センサ 

複数の組紐状圧電素子を有する布帛状圧電素子およびそれを用い

たデバイス 

圧電素子およびそれを用いたデバイス 

自動診断装置 

位置検出装置、位置検出システム及び位置検出方法 

触覚呈示システム、触覚呈示方法、および、触覚呈示プログラム 

位置推定システム 

伸縮性配線シート並びにその製造方法及び製造装置、伸縮性タッチ

センサシート 

運転意識推定装置 

深部体温推定装置、その方法及びプログラム 

応力緩和基板及びテキスタイル型デバイス 

生体信号計測装置 

仮想資源自動選択システム及び方法 

組紐形態を利用した圧電素子およびそれらを用いたデバイス 

画像処理システム、画像処理装置、投影装置、及び投影方法 

電子デバイスおよびその製造方法 

感圧センサ 

導電性材及びその製造方法、ならびに生体電極 

顔表情識別システム、顔表情識別方法及び顔表情識別プログラム 

導電性繊維及びその製造方法 

局所的パターン検出装置および方法 

熱電変換素子の製造方法及び熱電変換素子 

曲げ変形および伸縮変形可能な電子デバイス 

発光装置、発光システム、及び、発光装置の製造方法 

Ａ／Ｄ変換装置及び電子機器 

反射構造体、機器、及び反射構造体の製造方法 

形状推定装置、スキャニング装置、動作検出装置、形状推定方法、
スキャニング方法、動作検出方法、プロ ≪続く≫ 

非水電解質二次電池電極用合剤、当該合剤を含む非水電解質二次電
池用電極、並びに当該電極を備えた非水 ≪続く≫ 

変形センサー 

複合膜、複合膜の製造方法、ストレッチャブル電子デバイス及びス

トレッチャブル電子デバイスの製造方法 

無線通信システム及び方法 

カーボンナノチューブ－ドーパント組成物複合体の製造方法およ
びカーボンナノチューブ－ドーパント組成 ≪続く≫ 

流体圧アクチュエータ駆動システム、流体圧アクチュエータ駆動用

圧力源及び流体圧アクチュエータ駆動方 ≪続く≫ 

有機薄膜光集積回路 

「見つめて送金」サーバ及びプログラム 

ｎ型熱電変換材料およびその製造方法、並びに熱電変換デバイス 

行動分析システムおよびプログラム 

 

次ページ以降、大学・研究機関・官公庁全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、

要約、発明者、共同出願人、公報番号、出願日です。大学・研究機関・官公庁に属していても筆頭出願人でない場合、共

同出願人として他業種のページに掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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大学・研究機関・官公庁
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
1424 独立行政法人産業技

術総合研究所
運転意識推定装置 運転者の運転意識に関する運転構え度を

推定して運転者へ注意喚起を適切に行う。
岸  浩司,阿久津
正和,赤松  幹之,
佐藤  稔久

トヨタ自動車株式
会社,国立研究開
発法人産業技術総
合研究所

特開2017-
199279
2016/04/28

1425 独立行政法人産業技
術総合研究所

非水電解質二次電池電
極用合剤、当該合剤を含
む非水電解質二次電池
用電極、並びに当該電極
を備えた非水　≪続く≫

活物質等の電極材料を水または溶剤へ分
散する時に気泡の発生を簡便に抑制するこ
と、さらには気泡のかみこみが抑制された非
水電解質二次電池電極用合剤を提供する
こと。

橋本  瞬,金野  仁
子,竹内  英介,藤
田  浩司,池内  勇
太,　≪続く≫

住友精化株式会
社,国立研究開発
法人産業技術総合
研究所

特開2017-
142917
2016/02/08

1426 独立行政法人産業技
術総合研究所

プラスチックナノファイバ
および光ファイバならびに
プラスチックナノファイバの
作製方法

光導波性および圧電特性を有するプラス
チックナノファイバを提供する。

石井  佑弥,植村
聖,延島  大樹

国立大学法人豊橋
技術科学大学,国
立研究開発法人産
業技術総合研究所

特開2016-
223055
2016/03/01

1427 独立行政法人産業技
術総合研究所

行動分析システムおよび
プログラム

教師信号なしに行動をモデル化する従来
技術においては、センサや行動のマルコフ
性を考慮に入れた予測精度の高い行動の
モデルを構築することができていない。

佐土原  健 国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

特開2017-
167878
2016/03/17

1428 独立行政法人産業技
術総合研究所

伸縮性配線シート並びに
その製造方法及び製造装
置、伸縮性タッチセンサ
シート

簡易かつ低コストに製造することができ、柔
軟性、耐久性及び外力に対する追従性に
富み、伸縮に伴う抵抗値変化が小さい高伸
縮性の伸縮性配線シート並びにその製造
方法及び製造装　≪続く≫

吉田  学,植村  聖,
延島  大樹,山下
雅人,住本  伸

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,トクセン工業株
式会社

WO201711049
0
2016/12/08

1429 独立行政法人産業技
術総合研究所

変形センサー 本発明は、イオン導電性高分子層を柔軟な
電極で挟んだ構造を有し、変形によりイオン
導電性高分子層内に不均一なイオン分布
が生じて、電極間に電位差が生じることを特
徴とする、　≪続く≫

安積  欣志,堀内
哲也,朱  子才,高
瀬  三男

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,三井化学東セ
ロ株式会社

WO201711100
4
2016/12/22

1430 独立行政法人産業技
術総合研究所

画像処理システム、画像
処理装置、投影装置、及
び投影方法

特定の部位の映像を単に身体組織に投影
するのみの技術は、手術や病理検査等に
おけるユーザに対する支援技術としては十
分ではない場合がある。画像処理システム
は、生物組織に赤　≪続く≫

池原  譲,牧野内
進,石川  徹朗

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,株式会社ニコン

WO201704353
9
2016/09/07

1431 国立大学法人大阪大
学

携帯型超音波画像診断
装置

表在付近から深部まで観察することができ、
小型で使い勝手のよい携帯型超音波診断
装置を提供する。

松尾  淳子,辻野
泰充,渡部  耕治,
中島  隆,山田  辰
男,　≪続く≫

ミユキエレックス株
式会社,東レ・メディ
カル株式会社,学
校法人大阪医科
≪続く≫

特開2017-
153584
2016/02/29

1432 国立大学法人大阪大
学

動的高速高感度イメージ
ング装置及びイメージング
方法

構造化された照明パターンを有する光学系
又は光特性が異なる複数の領域を有する
構造化された検出系のいずれか又は両方
を用いる。そして，観測対象と，光学系又は
検出系のいずれ　≪続く≫

太田  禎生,堀▲崎
▼  遼一,橋本  和
樹

国立大学法人　東
京大学

WO201613680
1
2016/02/24

1433 国立大学法人大阪大
学

反射構造体、機器、及び
反射構造体の製造方法

液晶素子（１）は複数の螺旋状構造体（７）を
備える。液晶素子（１）は、光が入射する入
射面（１３）と、入射面（１３）から入射した光を
反射する反射面（１７）とを有する。螺　≪続
く≫

吉田  浩之 WO201619496
1
2016/06/01

1434 国立大学法人大阪大
学

生体信号計測装置 生体に貼り付けて用いられる生体信号計測
装置（１０）は、複数の電極である信号取得
部（１１０）及びそのそれぞれと接続される配
線が形成され、伸縮及び屈曲自在で、か
つ、粘着　≪続く≫

関谷  毅,植村  隆
文,荒木  徹平,吉
本  秀輔

WO201712237
9
2016/08/05

1435 国立大学法人大阪大
学

深部体温推定装置、その
方法及びプログラム

休憩なども含めて負荷が変動する運動に対
しても深部体温の推定精度を向上できる。

内山  彰,東野  輝
夫,濱谷  尚志

特開2017-
217224
2016/06/08

1436 国立大学法人大阪大
学

Ａ／Ｄ変換装置及び電子
機器

従来技術に比較して簡単な回路構成を有
し、かつ回路雑音を大幅に低減できるＡ／
Ｄ変換装置を提供する。

松岡  俊匡,谷  貞
宏,鎌田  隆嗣

合同会社ＳＰＣｈａｎ
ｇｅ

特開2017-
225031
2016/06/16

1437 学校法人関西大学 圧電素子およびそれを用
いたデバイス

比較的小さな変形で生じる応力によって大
きな電気信号を取り出すことが可能な繊維
状の圧電素子を提供すること。導電性繊維
および圧電性繊維からなる組物を含み、該
組物は該導電　≪続く≫

田實  佳郎,小野
雄平,山本  智義,
兼松  俊介,吉崎
さと　≪続く≫

帝人株式会社,学
校法人　関西大学

WO201617532
1
2016/04/28

1438 学校法人関西大学 複数の組紐状圧電素子を
有する布帛状圧電素子お
よびそれを用いたデバイ
ス

圧電性繊維を用いた圧電素子の信号強度
をより高めたうえ、変形の種類を区別して検
出する技術を提供する。

田實  佳郎,兼松
俊介,小野  雄平,
小澤  優,山本  智
義,　≪続く≫

帝人株式会社,学
校法人　関西大学

特開2017-
120885
2016/10/28

1439 学校法人関西大学 圧電センサ 比較的小さな変形で生じる応力によっても、
大きな電気信号を確実かつ安定的に取り出
すことが可能な圧電センサを実現する。

田實  佳郎,小野
雄平,兼松  俊介,
小澤  優,山本  智
義,　≪続く≫

帝人株式会社,学
校法人　関西大学

特開2017-
146283
2016/02/19

1440 学校法人関西大学 組紐形態を利用した圧電
素子およびそれらを用い
たデバイス

圧電性繊維を用いた圧電素子の信号強度
をより高め、更にノイズ信号を抑制する技術
を提供する。

田實  佳郎,兼松
俊介

帝人株式会社,学
校法人　関西大学

特開2017-
188538
2016/04/04

1441 学校法人関西大学 カバリング糸状圧電素子 比較的小さな変形で生じる応力によっても、
大きな電気信号を取り出すことが可能な繊
維状の圧電素子を提供する。

田實  佳郎,小野
雄平,兼松  俊介

帝人株式会社,学
校法人　関西大学

特開2017-
201487
2016/05/06

1442 独立行政法人科学技
術振興機構

カテコール含有接着性ハ
イドロゲル、接着性ハイド
ロゲル作製用組成物、及
び該接着性ハイドロゲル
を応用　≪続く≫

水溶性主鎖モノマー、架橋剤、重合開始剤
及び側鎖に少なくともカテコール基を有す
る接着性モノマーを構成要素とすることによ
り、材料表面に接着するハイドロゲルを提供
する。

藪  浩,西澤  松彦,
長峯  邦明,齊藤
祐太,亀井  潤,島
崎　≪続く≫

国立研究開発法人
科学技術振興機構

WO201619040
0
2016/05/26

1443 独立行政法人科学技
術振興機構

コネクタ基板、センサーシ
ステム及びウェアラブルな
センサーシステム

このコネクタ基板は、基材と、ｍグループ各
ｎ個（ｍ、ｎは整数）の第１入力端子と、ｎ個
の第１出力端子と、第１入力端子と第１出力
端子とを繋ぐ第１配線パターンと、ｍ個の第
２　≪続く≫

網盛  一郎,中島
正雄,染谷  隆夫

国立研究開発法人
科学技術振興機構

WO201703884
9
2016/08/31

1444 独立行政法人科学技
術振興機構

応力緩和基板及びテキス
タイル型デバイス

回路基板と布体の硬さの違いに起因して生
じる応力を緩和する応力緩和基板を提供す
る。本発明の応力緩和基板は、配線を有す
る布体と、回路基板との間に配設される応
力緩和基板で　≪続く≫

中島  正雄,網盛
一郎,沢登  修,染
谷  隆夫

国立研究開発法人
科学技術振興機構

WO201706527
0
2016/10/14
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海外 432社 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

海外＜全企業＞をみる        

特許情報（2016.1～2017.12 発行）からみた企業数は 432 社、 

出願件数は 1398 件です。右図は企業シェアを、下表は出願件

数順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 432社

順 企業名 （アルファベット表記） （日本語表記） 国 件数 

1 QUALCOMM INCORPORATED 

クアルコム，インコーポレイテッド 

クゥアルコム・インコーポレイテッド アメリカ 243 

1 
QUALCOMM INCORPORATED 

クアルコム，インコーポレイテッド 

クゥアルコム・インコーポレイテッド アメリカ 243 

2 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

三星電子株式会社 

サムスンエレクトロニクスカンパニーリミテッド 

サムソンエレクトローメカニックスカンパニーリ

ミテッド． 韓国 68 

3 GOOGLE INC. グーグルインコーポレイテッド アメリカ 48 

3 KONINKLIJKE PHILIPS コーニンクレッカフィリップスエヌヴェ オランダ 48 

5 INTEL CORPORATION 

インテルコーポレイション 

インテル・コーポレーション アメリカ 46 

6 APPLE アップルインコーポレイテッド アメリカ 45 

7 

HUAWEI TECHNOLOGIES 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミ

テッド 

華為技術有限公司 中国 44 

8 IMMERSION CORPORATION イマージョンコーポレーション アメリカ 32 

9 LG CHEM, LTD. エルジー・ケム・リミテッド 韓国 20 

10 

BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY & 

DEVELOPMENT 

ベイジンディディインフィニティテクノロジーア

ンドディベロップメントカンパニーリミティッド 中国 18 

11 NAVER CORPORATION ネイバーコーポレーション 韓国 16 

11 

ALIBABA GROUP HOLDING 

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 

ALIBABA HOLDING 

アリババ・グループ・ホールディング・リミテッ

ド 

アリババグループホウルディングリミテッド 

アリババグループホウルディングリミテッド イギリス 16 

13 JOHNSON & JOHNSON VISION CARE 

ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケ

ア・インコーポレイテッド アメリカ 15 

14 CONVIDA WIRELESS コンヴィーダワイヤレス，エルエルシー アメリカ 14 

15 MICROJET TECHNOLOGY CO., LTD. 研能科技股▲ふん▼有限公司 台湾 13 

15 MICROSOFT 

マイクロソフトテクノロジーライセンシング，エ

ルエルシー アメリカ 13 

15 

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY 

CORPORATION OF AMERICA 

パナソニックインテレクチュアルプロパティコー

ポレーションオブアメリカ アメリカ 13 

18 LG DISPLAY CO., LTD. エルジーディスプレイカンパニーリミテッド 韓国 11 

18 NOKIA TECHNOLOGIES OY 

ノキアテクノロジーズオーユー 

ノキアテクノロジーズオサケユイチア フィンランド 11 

20 OSSIA INC. オシア，インク． アメリカ 10 

21 

GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

クワントンオーピーピーオーモバイルテレコミュ

ニケーションズコーポレイションリミテッド 中国 9 

21 ORACLE INTERNATIONAL 

オラクル・インターナショナル・コーポレイショ

ン アメリカ 9 

21 SAMSUNG DISPLAY CO.,LTD. 三星ディスプレイ株式會社 韓国 9 

24 TENCENT TECHNOLOGY 

▲騰▼▲訊▼科技（深▲セン▼）有限公司 

テンセント・テクノロジー・（シェンジェン）・

カンパニー・リミテッド 中国 8 

25 3M 

スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニ

ー アメリカ 7 
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海外 1398件 
 

◆ウエアラブル機器に取り組む 

海外＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 

超音波画像化技術及び関連する装置を用いて客観的測定値を主観

的感覚に関連付ける数値モデルを取得する ≪続く≫ 

有機エレクトロルミネセンス材料及びデバイス 

小型空気圧動力装置 

端末用充電システム、充電方法及び電源アダプタ 

小型流体制御装置 

圧電アクチュエータ 

ポータブル聴取デバイスを充電及び保持するためのケース 

呼吸の訓練、観察及び／又は補助装置 

光学センサモジュール、光学センサアクセサリー、及び光学センサ
デバイス 

覚醒度予測方法および覚醒度予測装置 

ディスプレイ 

ウェアラブルヘッドアップディスプレイにおけるアイボックス拡

張のためのシステム、機器、及び方法 

手ぶれ補正装置 

光学的バイタルサインセンサ 

車両の起動方法 

耐薬品性ポリウレタン接着剤 

血圧測定値を取得するためのシステムおよび方法 

端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ 

視覚及び／又は触覚フィードバックを用いてユーザインタフェー

スオブジェクトを操作するためのデバイス ≪続く≫ 

端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプタ 

電子機器用の多層の構造および関連製造方法 

端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプター 

動画提供装置、動画提供方法及びそのコンピュータプログラム 

超薄金属層プリント回路基板の製造方法 

表示装置 

物理的アクセス制限を用いた装置間のキー共有方法に基づくハブ、
コントローラ、及びインターネット装置 ≪続く≫ 

二次電池用電極及びその製造方法 

有機エレクトロルミネッセンス素子 

複合テキスタイルおよび光学センサ 

測距プロトコルのための方法およびシステム 

漫画データ編集方法及び漫画データ編集装置 

多層構造の金属酸化物を含む正極活物質製造用前駆体およびこれ

を用いて製造されたリチウム二次電池用正 ≪続く≫ 

有機エレクトロルミネッセンス材料 

多電極内部全反射型画像表示装置 

有機発光材料及びデバイス 

アプリケーション制作装置及びその方法、アプリケーション駆動装
置、並びにコンピュータプログラム 

ＩｏＴ機器を利用して拡張現実を実現した戦場オンラインゲーム 

ハードコート形成用組成物、それを用いた光学フィルム及び画像表
示装置 

バイオセンサーとその形成方法、グルコース調節システム、前記グ
ルコース調節システムの形成方法、及び ≪続く≫ 

アプリケーション固有ネットワークアクセス資格情報を使用する、

ワイヤレスネットワークへのスポンサー ≪続く≫ 

オブジェクト追跡のためのシステムおよび方法 

タイプに依存しないＲＦ信号表現 

カメラモジュールを備える移動端末機 

衛星通信の位置報告およびページング 

クロスチャネル残差予測 

ハードコート組成物、これを含むハードコートフィルム、ウィンド
ウフィルムおよび表示装置 

コントローラおよびセンサを同期するための装置および方法 

バイオメトリクスに基づく情報通信のための生物医学的デバイス 

ビデオ符号化及び復号のためのヒストグラム分割ベースのローカ

ル適応フィルタ 

マルチメディアシステムにおける信号送受信方法及び装置 

ジェスチャの追跡および認識のための、ＲＦに基づいた微細動作追
跡 

メディア環境内におけるインテリジェント自動アシスタント 

スマートグラス 

運動認識装置及び運動認識方法 

センサーを使用した投薬計画に対する遵守の監視 

データ製品構築システム 

複数のソフトウェアエンティティにわたって悪意あるビヘイビア
を追跡するためのシステムおよび方法 

低圧センサおよび流量センサ 

多相クロックデータ復元回路較正 

機械制御のためのジェスチャベースのスイッチに関する方法及び
システム 

環境の走査及び無人航空機の追跡 

機械的に組み込まれた加熱要素 

無線充電装置、その無線電力送信方法、及びそのための記録媒体 

気導スピーカと組織伝導スピーカとの間のインテリジェント切り

替え 

患者アウトカム追跡プラットフォーム 

記憶装置とその記憶方法及びビジョンセンサの動作方法、並びにコ
ンピュータ読出可能記録媒体 

電動移動プラットフォーム上のロボットアームに取外し可能に連

結された三次元測定デバイス 

起立補助方法及び装置 

皮膚を処置するための方法 

球面ビデオのストリーミング 

別個の認証アルゴリズムを動的にサポートするための技術 

許可設定を有するウェアラブルハプティック効果 

相変化メモリのための多段階セット手順 

共振駆動回路を用いた低電力ＳＲＡＭビットセル 

ほか 

 

次ページ以降、海外全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、共同

出願人、公報番号、出願日です。海外に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載さ

れていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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海外
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
2270 15 SECONDS OF

FAME, INC.
１５セカンズオブフェイ
ム，イ　≪続く≫

顔認識及びコンテキストビ
デオストリームで個人を識
別するためのビデオ解析
技術のための装置及び方
法

装置は、メモリと、メモリと通信し、ネットワー
クを介して通信するように構成された通信イ
ンタフェースと、プロセッサとを含む。プロ
セッサは、クライアント装置のユーザと関連
≪続く≫

ジョシュプ，ブレット
テリー,ヒュエスティ
ス，イー．マイケル,
サビ　≪続く≫

１５　セカンズ　オ
ブ　フェイム，イン
コーポレイテッド

特開2018-
530079
2016/07/15

2271 3AXISDATA, LLC
３アクシスデータ，エ
ルエルシー

内圧、傾き及び回転につ
いてのペンシステム

感圧先端機構を有するペン装置は、受信シ
ステムと共に動作する又は相対的なスタンド
アローンの方法で動作する同時送信、受
信、及びドライバ感知能力を有する多軸測
定方式を使用　≪続く≫

グレイ，パトリック
トロイ,グレイ，マイ
ケル

特開2018-
510436
2016/07/06

2272 3DINTEGRATED
APS
スリーディインテグレイ
テッドアーペーエス

描写システム 最小侵襲性手術において使用するための
外科手術用具の動作のリアルタイム相関描
写を生成するための描写システムは、コン
ピュータシステムと、３Ｄ表面データ生成手
段と、外科手　≪続く≫

ハンセン、ステーン
モラー,キルケゴー
ル、ヘンリエッテ
シュルツ

スリーディインテグ
レイテッド　アー
ペーエス

特開2018-
535725
2016/06/13

2273 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

耐薬品性ポリウレタン接着
剤

感圧接着剤組成物は、ポリイソシアネート成
分とポリオール成分との反応生成物を含む
ポリウレタンポリマーを含む。ポリオール成
分の全溶解度パラメーターは、１０～１４（ｃａ
ｌ　≪続く≫

ル，ヨンシャン,チェ
ン，ゾン,マ，ジンジ
ン,ホー，チャー
リー  シー　≪続く
≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
508615
2016/01/14

2274 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

高誘電性共振器を備える
導波管

本開示の少なくともいくつかの態様は、電磁
波を伝搬するための導波管を特徴とする。
導波管は、基材と、あるパターンで配置され
た複数の共振器とを含み、複数の共振器
は、共振周　≪続く≫

キム  ジェウォン,
ジャステイン  エ
ム．ジョンソン,クレ
イグ  ダ　≪続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
514164
2016/04/18

2275 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

フレキシブルディスプレイ
用途用のシリコーン系アセ
ンブリ層

本発明は、フレキシブルデバイス用のアセ
ンブリ層である。アセンブリ層は、物理的に
架橋されたシリコーンエラストマーと、共有
結合で架橋されたシリコーンエラストマー生
成試薬　≪続く≫

ベルマ  エルドガ
ンーハウグ,アル
バート  アイ．エー
フェラルツ,デ　≪
続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
524423
2016/05/31

2276 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

フレキシブルディスプレイ
用のアクリルブロックコポリ
マー系アセンブリ層

本発明は、フレキシブルデバイス用のアセ
ンブリ層である。アセンブリ層は、（ａ）アルキ
ルメタクリレート、アラルキルメタクリレート、
アリールメタクリレート、又はこれらの組　≪
続く≫

マリー  アロシュナ
エペ  レスフルー
ル,アルバート  ア
イ．エ　≪続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
524425
2016/06/01

2277 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

フレキシブルディスプレイ
用のアセンブリ層

本発明は、フレキシブルデバイス用のアセ
ンブリ層である。約－３０℃～約９０℃の温
度範囲内で、アセンブリ層は、振動数１Ｈｚ
において約２ＭＰａを超えないせん断貯蔵
弾性率と　≪続く≫

ベルマ  エルドガ
ンーハウグ,アル
バート  アイ．エー
フェラルツ,デ　≪
続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
526469
2016/05/31

2278 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

アクリル系可撓性アセンブ
リ層

本発明は、可撓性デバイス用のアセンブリ
層である。アセンブリ層は、アルキル基中に
１～２４個の炭素原子を有するアルキル（メ
タ）アクリレートエステルと、フリーラジカル生
成　≪続く≫

バーリング，ロス
イー．,クラッパー，
ジェイソン
ディー．,エヴ　≪
続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
526470
2016/06/01

2279 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

耐薬品性ポリウレタン接着
剤

感圧接着剤組成物は、脂肪族ポリイソシア
ネート成分と、ポリオール成分と、官能性酸
含有化合物と、の反応生成物を含むポリウ
レタンポリマーを含む。ポリオール成分の全
溶解度パ　≪続く≫

チェン，  チョン,
ルー，  ヨンシャン,
マ，  ジンジン,アン
ダー　≪続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2018-
532011
2016/01/14

2280 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

無効化生体認証 人工的生体認証特性は、自然生理的プロ
セスに起因して自己無効化する。そして、生
体認証の登録及び認証は、自己無効化生
体認証特性に関連付けられた存続期間に
基づき得る。存続　≪続く≫

カルタヤ，ジュリオ
エー．

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2018-
531473
2016/08/19

2281 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

通信システム、導波スイッ
チ、及びそれらの使用方
法

本開示の態様は、例えば、第１の導体なし
導波ケーブルの第１の誘電体コアの端部を
少なくとも１つの第２の導体なし導波ケーブ
ルの複数の第２の誘電体コアのうちの選択
された１つ　≪続く≫

バーニッケル，ドナ
ルド  ジェー．,ベ
ネット，ロバート,
バーゼガー，　≪
続く≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2018-
537883
2016/09/09

2282 ABBOTT DIABETES
CARE
アボットダイアベティス
ケアインコーポ　≪続
く≫

エピソードの検出及び評
価のためのシステム、装
置、及び方法

検体測定においてエピソードの検出を可能
にし、患者がエピソードについて考えられる
原因を自己報告するように促すシステム、
装置、及び方法が提供される。考えられる
原因と検出　≪続く≫

ヘイター，ゲイリー
エー,ダン，ティモ
シー  シー,クラ
ザー，ネイ　≪続く
≫

アボット　ダイアベ
ティス　ケア　イン
コーポレイテッド

特開2018-
525042
2016/07/05

2283 ABBOTT DIABETES
CARE
アボットダイアベティス
ケアインコーポ　≪続
く≫

生理学的パラメータに対
する動的グルコースプロ
ファイル応答のシステム、
デバイス及び方法

生理学的変化及び／又はアクティビティに
対する一貫性かつ信頼性のあるグルコース
応答情報を提供するための方法、デバイス
及びシステムが、血糖制御及び健康管理を
改善するため　≪続く≫

ヘイター，ゲイリー
アラン,クラザー，ネ
イサン  クリスト
ファー,　≪続く≫

アボット　ダイアベ
ティス　ケア　イン
コーポレイテッド

特開2018-
527652
2016/07/08

2284 AC & C
エーシーアンドシー，
エルエルシー

緊急警報システム及び方
法

警報システム及び方法が開示される。本発
明は、識別された地理的エリアから避難す
るなど、何らかの特定のアクションをとるよう
エンドユーザに指示する警報メッセージを
採用する　≪続く≫

ダブリュー．  ハッ
チンソン  マックレ
ンドン,ダレン  ヴァ
ライレ　≪続く≫

エーシーアンド
シー，　エルエル
シー

特開2018-
524752
2016/06/23

2285 ACCENTURE
GLOBAL SERVICES
アクセンチュアグロー
バルサ　≪続く≫

対話型文書の生成および
配信

対話型文書を生成および配信するための
方法、システムおよび装置を提供する。

クマール，プラベ
シュ,アグラワル，バ
ウェシュ,アストヴァ
サドゥリアン　≪続
く≫

アクセンチュア　グ
ローバル　サービ
スィズ　リミテッド

特開2017-
084344
2016/09/07

2286 ACCENTURE
GLOBAL SERVICES
アクセンチュアグロー
バルサ　≪続く≫

分散型モデル構築 一部の実装において、コンピュータ可読
データモデルを生成するための、コンピュー
タに実装された方法は、時系列データを受
信するステップと、第１の次元および第２の
次元をもつ　≪続く≫

工藤  卓哉,林  素
明,野村  一仁,ダ
ン，コンウェイ

アクセンチュア　グ
ローバル　サービ
スィズ　リミテッド,野
村　一仁

特開2018-
514859
2016/08/29

2287 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

エネルギー取得ソール 圧電素子を備えた少なくとも１つのモジュー
ルを含む、シューソールのためのシステムに
関する。

ヴェサーペッカ
トーヴィネン,マイケ
ル  ウェルケル,
バークハード　≪
続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
159024
2017/01/23

2288 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

人物の活動の映像内のフ
レームをイベントに関連付
けるための方法およびデ
バイス

時間のかかる映像の手動編集なしで、活動
後ただちに映像要約を与える方法を提供す
る。

ロバート  フランク
キルク,コンスタン
ティン  ツヴィク,ドミ
ニ　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2016-
208516
2016/04/22

2289 ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.
アドバンスト・マイク
≪続く≫

デバイス状態に基づく電
力制限の変更

方法は、デバイス状態に基づいてデバイス
（１００）の最大表面温度閾値を調整すること
と、調整された最大表面温度閾値に基づい
てデバイスの電力制限を調整することと、調
整され　≪続く≫

アリ  アクバー  メレ
イフ,アシシュ  ジェ
イン,ベンジャミン
≪続く≫

特開2018-
511868
2016/03/09

2290 ADVANCED MICRO
DEVICES, INC.
アドバンスト・マイク
≪続く≫

デバイスの表面温度に基
づいて電力限界を変化さ
せる電力管理

方法は、コンピュータシステムを収容するデ
バイス（１００）の外面（１４５）上の少なくとも１
つの位置で判別された表面温度に基づい
て、コンピュータシステム（１０２）の電力　≪
続く≫

アシシュ  ジェイン,
ベンジャミン  デイ
ビッド  ベイツ,アリ
≪続く≫

特開2018-
513465
2016/03/09
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